/X—Y% | ltem Name / Nom des éléments / Artikelliste /
Nombre de IA Ta

2/ Quantity / Quantité /
Anzahl / Cantidad / Konuuectso

MUGEN 2 Cooler {4 / MUGEN 2 Heatsink / Dissipateur thermique en MUGEN 2/
MUGEN 2 Kiihlkérper / Disipador de calor MUGEN 2 / Kynep MUGEN 2

1

13w FL—h | Back-Plate / Plaque arriére / Backplate / Placa trasera /
preHJ‘IRlOLLlaﬂ nnacTtuHa

1

Socket LGA 775,1366 FRERY {174 & / Metal Assembly Clip for Socket LGA 775, 1366 /

Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket LGA 775, 1366 /
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel LGA 775, 1366 /

Clip de ensamble metalico para el Socket LGA 775, 1366 / Kpennenue ans coketa LGA 775, 1366

Socket 754,939,940, AM2, AM2+FIERY {1+ & & /

Metal Assembly Clip for Socket 754,939,940,AM2, AM2+ /
Clip d'assemblage en métal pour interface de connexion Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+ /
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 754/939/940/AM2/AM2+ /

Clip de ensamble metalico para el Socket 754, 939, 940, AM2, AM2+ /
Kpennexue ans coketa 754,939,940, AM2,AM2+

Socket 478 FERY 1 (15 8 / Metal Assembly Clip for Socket 478 /

Clip d'assemblage en | pour interface de connexion Socket 478 /
Metallbefestigungsklemme fiir Sockel 478 /

Clip de ensamble metalico para el Socket 478 / Kpennexve ans coketa 478

Y& B AR / Screw for Metal Assembly Clip / Vis du clip d'assemblage en métal /
Schraube fiir Metallbefestigungsklemme / Tornillo para el clip de ensamble metalico /
BUHT Anst kpennexus

N FL—RBRY AT / Screw for Back-Plate / Vis de la plaque arriére /
Schraube fiir Backplate / Tornillo para la placa trasera / BUHT Ans ykpennsitoLei nnactuHs

Socket LGA 13667 )L w+— / Aluminum Washer for Socket LGA 1366 /
Rondelle en aluminum pour Socket LGA 1366 / Unterlegscheibe (dick) fir Backplate /
Arandela de aluminio para Socket LGA 1366 / LLlai6a(Toncras) ans coketa LGA 1366

Socket LGA 1366 f#:4%7 v +— / Insulation Washer for Socket LGA 1366 /
Rondelle d’isolation pour Socket LGA 1366 / Unterlegscheibe (diinn) fiir Backplate /
Arandela de aislamiento para Socket LGA 1366 / LLlaitba(ToHkas) ans coketa LGA 1366

MUGEN 2 INSTALLATION GUIDE

IN—YY R/ Items List / Liste des éléments / Lieferumfang / Lista de elementos / Komnnekr

© O OO ®| © & 09F

CPUBEIEAN—BYS LERAL YT/

Wrench for CPU Cover Removal /

Clé pour démontage du couvercle du CPU /

Schraubenzieher zum Entfernen der CPU-Abdeckung (Sockel LGA 1366) /
Llave para quitar la cubierta del CPU /

YrnoBoW KIoY ANs BUHTA

CPUEIEA/N—B Y ITAR D/

Screw for CPU Cover Installation /

Vis d'installation du couvercle du CPU /

Schraube zur Befestigung der CPU-Abdeckung /
Tornillo para la instalacion de la cubierta del CPU /
BVHT ANt KpbilLKK NpKkMa npoLieccopa

120mm77> 25mm/E / 120mm/25mm Thickness Fan /
Epaisseur du ventilateur 120 mm/25 mm / 120 mm Lufter mit 25 mm Stérke /
Ventilador con grosor de 120 mm/25 mm / BeHtunstop Tunopasmepa 120 Mm/25 mm

120mm7 7% R 21) v / Clip for 1220mm Fan / Clip de ventilateur 120 mm /
Klemme fiir den 120 mm Lufter / Clip para el ventilador de 120 mm /
Knunca ans 120 mm BeHTUNsTOpa

21)av 1) R / Thermal Grease / Graisse de conduction thermique / Warmeleitpaste /

Grasa térmica / Tepmonacta

XPrécautions avant l'installation /
XMpexae Yem NpUCTynuTb k coopkeX

ERBEINTOBHCPUEEN/ N =0/ v TL— ERYNLET &, I —R—FA—D—BDRIEER T ONAEDAREEATENET  BRYRHITORIEE I —R—FA—h

English

Frangais

Deutsch

Espaiiol

Pycckuii

TECCEESBOBALEFEY . YRBOMYFHITHSITF—R—FOREFFIECHEOBEATTOTTSL,

Please be aware that removing the original CPU cover and/or Back-Plate attached to the motherboard, warranty of the motherboard maybe voided. It is recommended to contact the
motherboard manufacturer should there any doubt arises. If any modification is necessary to the motherboard in order to install this product, please do it at your own risk.

Veuillez remarquer que le démontage du CPU d'origine et/ou de la plaque arriére fixée a la carte-mére peut annuler la garantie de celle-ci. Il est donc recommandé de contacter le fabricant
de la carte-mere en cas de doute. Toute modification de la carte-mére nécessaire a l'installation de ce produit ne sera effectuée qu’a vos propres risques et périls.

Bitte beachten Sie, dass ein Entfernen der original CPU-Abdeckung des Mainboards und/oder der original Backplate méglicherweise einen Garantieverlust des Mainboards zur Folge hat.
Es wird daher empfohlen, mit dem Mainboard-Hersteller in Kontakt zu treten, um dies abzukléren. Alle Veranderungen am Mainboard geschehen grundsétzlich auf Risiko des Anwenders.

Tenga presente que al quitar la cubierta del CPU original y/o la placa trasera colocada en la tarjeta madre, se podria invalidar la garantia de la tarjeta madre. Se recomienda ponerse en
contacto con el fabricante de la tarjeta madre si tiene dudas al respecto. Si requiere de alguna modificacion en la tarjeta madre para instalar este producto, hagalo bajo su propio riesgo.

Yytute, 4tO npu yaaneHun opurMHanbHOro Kynepa wvnu preI'IJ'IﬂPOLLleI;I NacTUHbI, BO3MOXHaA NOTEpPs rapaHTUn Ha MaTepuHCKyo nnary. B cnyyae COMHEHWI pekoMmeHayeTCA CBA3aTbCA C
npounssoguTenemMm MaTepMHCKOI;I nnartel. Jobble MOHM(bMKaHMM MaTepVIHCKOI;I nnatbl NpyY YCTaHOBKe JAaHHOMo NpoAyKTa Bbl Aenaete Ha COBCTBEHHBI CTpax v pUCK.

Socket LGA 1366

BAR
DOCPUBEIED/N\—% L WA HROEALLFEMAL
XCPUEIEH/\—% SV IR, CPUBED/ N\ —EXH

o,
@1\ TL—ERYS LTS,
BUED /s TU—NIZT ILET Y v —( B BERY I HET .
FEXHF—R—FOMIZL T HEOERRT v v—E AN THEL, X
GCPUEEN/ \—FFRUEIRY {11}, CPUBIEN/N—ZRY{F I 2RICTF—R—FRENSELAA TS,
®TY—R—FECPUBEN/N—DRIZT v v —(XY—R—FITRAMSHV TN ED)IE AN CPUBIEA/N—% LS
HROFALFTEEL TS,
BNLDONTNENYITL—ERY T FETT ELRMBDOIMY T IEHEE LA, .
LHBO/NYITL—RNRYFH T B DERT LMY ERYF I TLS) 7S DOFHE P 2001158 BEDA—D
Y AT DY KROMEELNHBNEEABYFET . ~
ngmﬁm)iﬁf'\‘k/\’*y’)j’l/—lﬁiv@iﬂ/\’—’&%?’ﬂ#&ﬁwmfﬁ'éﬁl:.V*f—w—FEfEOITUL\J:')EﬁEH(K
EE0Y,
KLUFDONYITLU—EBET D8, T —R—FCHEMT IEIRBGHS AR T B EIICLTHEEN,

English

(DRemove the CPU cover by using the supplied “Wrench for Removal of CPU Cover”.

->Z<F}’1Iease do not lose the original washers (4pcs) placed between the CPU cover and the motherboard while performing
this process.

(@Remove the original Back-Plate comes with the motherboard.

(Attach the "Aluminum Washer for Socket LGA 1366” (for Anti-Bending Purposes) onto the supplied Back-Plate comes
with this product.

@pPlace the “Insulation Washer for Socket LGA 1366” between the Back-Plate and the motherboard.

(B)Attach the “Screw for CPU Cover Installation” onto the Back-Plate, then place it from the rear side of the motherboard.

(®Place the “original washer” (attached to the motherboard) between the motherboard and the CPU cover, then re-attach
the CPU cover by using the “Wrench for Removal of CPU Cover”.

X Original Back-Plate comes with the motherboard is NOT compatible with this product. Please make sure to use the
supplied Back-Plate comes with this product for the installations.

X Please make sure to securely tighten the screws for the Back-Plate installations in order to maximize the performance

FEHTHMYSLTLZEL,
—FORICEYFFEN TS T vl v—(@D) & ESELMRIZL TS

OB e 8

Guia de Instalacion / PykoBofcTBO no ycTaHoBke

A2 ZX+—)LAAF / Installation Guide / Mode d'emploi / Einbauanleitung /

®

I\ IL— DB EA / Back-Plate Details /
Schéma de la plaque arriére / Backplate-Schema /
Detalles de la placa trasera / Ykpennstowas nnactuHa(noapo6Hee)

of this product.

*Please do not damage the motherboard while removing/installing the Back-Plate and the CPU cover. Over-Tightening
of screws can damage the motherboard

Xt is very important to make sure the insulation washers are placed between the motherboard and the Back-Plate.

* Y —R—FIZRHHNEDNTNBHBT v r—E AL TS,
* Please use the “original washer” (attached to the motherboard).

* Veuillez utiliser la “rondelle d’origine” (fournie avec la carte-mére).
*Bitte verwenden Sie die werkseitig angebrachten Abstandshalter.

* Utilice la "arandela original" (colocada en la tarjeta madre).

Francais  Mcnonbayiite “opuriHanbHble Waiibbl” (B KOMMNEKTe MaTepPUHCKON NnaThl).

]

%O O)5”
1 @

® ®

O

®
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@Socket LGA1366
®Socket LGA775
©Socket 478
@Socket 754,939,940
®Socket AM2,AM2+
®Socket LGA1366

WENDHFFEIE / Initial Installation Steps for All Sockets /
Procédure d'installation pour toutes les interfaces de connexion /
Grundlegende Installationsschritte fiir alle Sockel / Pasos iniciales de instalacion para todos los sockets /

OCHOBHBbIe Wwaru no MOHTaXy Ans BCex COKeToB

V—Z—REKERMOT7EME)DRES—FESIERIAL
T,

English
Remove the protection film from the heatsink base.

Frangais
Retirez le film de protection de la base du dissipateur
thermique.

Deutsch
Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzfolie von der
Bodenplatte des CPU-Kuhlers.

Espariol
Quite la pelicula de proteccion de la base del disipador
de calor.

Pycckum
YaanuTte 3alUMTHYIO NAEHKy C MoAOWBbLI paauatopa.

BAHE
TH—R—FIZERY I =CPUDIT SIS Yar TR
B —(2TEH TS,

English
Evenly apply the thermal grease onto the entire surface
of the CPU heat spreader.

Francais
Etalez uniformément la graisse de conduction thermique
sur toute la surface du coeur du CPU.

Deutsch
Verteilen Sie eine dinne Schicht Warmeleitpaste
gleichmaRig auf der gesamten Flache des CPU-Kerns.

Espaiiol
Aplique uniformemente la grasa térmica sobre toda la
superficie del propagador de calor del CPU.

Pycckuii
PaBHOMepHO pacnpegenuTe TepmonacTy MO Kpbllwke
npoLieccopa.

(DRetirer le couvercle du CPU a I'aide de la “Clé pour démontage du couvercle du CPU” fournie.

Faites attention & ne pas perdre les rondelles d'origine (4 pcs) placées entre le couvercle du CPU et la carte-mére
pendant cette procédure.

(@Déposez la plaque arriére d'origine fournie avec la carte-meére.

(@Placez la "Rondelle en aluminium pour interface Socket LGA 1366” fournie avec ce produit (et qui sert & éviter les
torsions) sur la plaque arriére.

@Placez la "Rondelle en aluminium pour interface Socket LGA 1366” entre la plaque arriére et la carte-mére.

BPlacez la “Vis d'installation du couvercle du CPU” sur la plaque arriére, puis sur la face arriére de la carte-mére.

®Placez la “Rondelle d'origine” (fournie avec la carte-mére) entre celle-ci et le couvercle du CPU, puis réinstallez le
couvercle du CPU a l'aide de la “Clé pour démontage du couvercle du CPU”".

La plaque arriére fournie avec la carte-mére N'EST PAS compatible avec ce produit. Veuillez n’utiliser que la plaque
arriére fournie pour installer ce produit.

XVeuillez correctement serrer les vis de fixation de la plaque arriere afin de garantir un fonctionnement optimal du
produit.

X Faites attention & ne pas endommager la carte-mére lors de la dépose/installation de la plaque arriére et du couvercle
du CPU. La carte-mére risque d'étre trop endommagée si vous serrez trop les vis.

Xl est extrémement important de s'assurer que les rondelles d'isolation sont correctement placées entre la carte-mére
et la plaque arriére.

Deutsch

(DEntfernen Sie die original CPU-Abdeckung mit dem im Lieferumfang enthaltenem Schraubenzieher.

2Achtung! Die original Unterlegscheiben (4 Stiick) werden im weiteren Installationsverlauf benétigt, bitte bewahren Sie
diese sorgfaltig auf!

(2Entfernen Sie die original Backplate des Mainboards.

(3Bringen Sie die Unterlegscheibe (dick) an der Backplate aus dem Lieferumfang dieses Produkts an.

@Wiederholen Sie Schritt 3 mit der Unterlegscheibe (diinn).

(BSetzen Sie die Schraube zur Installation der CPU Abdeckung ein und bringen Sie dann die Backplate an der Riickseite
des Mainboards an.

(®AbschlieRend legen Sie die original Unterlegscheiben zwischen CPU-Abdeckung und Mainboard und verschrauben
Sie dann mit dem im Lieferumfang enthaltenem Schraubenzieher die CPU-Abdeckung mit der Backplate.

X Achtung! Die original Backplate des Mainboards ist nicht fiir die Befestigung des CPU-Kiihlers geeignet!

XBitte Uberprifen Sie sorgfaltig den korrekten Sitz von Backplate und CPU-Abdeckung, um Beschadigungen des
Mainboards zu vermeiden und die Performance des Kiihlers zu optimieren.

S Achtung! Bitte filhren Sie alle Schritte vorsichtig und sorgféltig aus, um das Mainboard bei der Installation nicht zu
beschéadigen! Ein zu festes Anziehen der Schrauben kann Schéden am Mainboard zur Folge haben!

XBitte vergessen Sie nicht, die original Unterlegscheiben zwischen Mainboard und CPU-Abdeckung anzubringen!

Espafiol

(DQuite la cubierta del CPU utilizando la “Llave para quitar la cubierta del CPU".

No pierda las arandelas originales (4 pzas.) colocadas entre la cubierta del CPU vy la tarjeta madre mientras realiza
este proceso.

(@Quite la placa trasera original que viene con la tarjeta madre.

3Coloque la “Arandela de aluminio para Socket LGA 1366” (para que no se doble) sobre la placa trasera que viene con
este producto.

@Coloque la “Arandela de aislamiento para Socket LGA 1366” entre la placa trasera y la tarjeta madre.

®Coloque el “Tornillo para la instalacion de la cubierta del CPU” sobre la placa trasera, después coléquelo desde la
parte posterior de la tarjeta madre.

®Coloque la “arandela original” (colocada en la tarjeta madre) entre la tarjeta madre y la cubierta del CPU, después
vuelva a colocar la cubierta del CPU utilizando la “Llave para quitar la cubierta del CPU”.

XLa placa trasera que viene con la tarjeta madre NO es compatible con este producto. Asegurese de utilizar la placa
trasera que viene con este producto para la instalacion.

XAsegurese de apretar los tornillos para la instalacién de la placa trasera para maximizar el desempefio de este
producto.

*No dafie la tarjeta madre mientras quita/instala la placa trasera y la cubierta del CPU. Si aprieta los tornillos mas de lo
debido puede averiar la tarjeta madre.

% Es muy importante asegurarse de que las arandelas se encuentren colocadas entre la tarjeta madre y la placa trasera.

Pycckuii
ﬂﬂﬂ yAaneHua KpbIWKW Nnpmwknuma npoueccopa BOCI'IOJ'IbSyI;ITer YrnosbIM KNKOYOM.

XlocTapailTecb He MOTePATb OPUrMHanbHblEe Waibbl (4 LWT.), PacnonOXeHHbIe Mexay KpbILWKOW Npwkuma 1
MaTepuHCKoii nnatoil. Oru ByayT HEOGXOAMMBI B AaNbHENLIEM.

(QYpanuTe opurMHarbHYI0 YKPEMISIOLLYIO MAACTUHY C MATEPUHCKON Mnarkl.

@Pacnonoxute “Laiiba (ToncTas)” Mexay YKpennsioLeil nnacTMHON U MaTepuHCKOI NnaTtoil.

@Pacnonoxute “Laitba (ToHkas)” Mexay ykpennsioLein nnacTuHol U MaTepuHCKoil nnatoil nosepx “LWai6a (toncras)’.

(B CoeanHuTe “BUHT ANS KPbIWKM NpWkuUMa npoueccopa’ C yKpennsioweil NnacTUHo W 3akpenute ee ¢ obpaTHOM
CTOPOHbI MAaTEPUHCKOW NNaThbl.

(®Pacronoxute “opuriHaribHble Wanbbl” (U3 KOMMEKTa MaTePUHCKOI Nathbl) MeXay KpbILLKO NpxXuma npoLeccopa 1
MaTepuHCKOii NnaTtoil. 3aTeM NPUBMHTUTE KPbILLKY MPUXUMA NPOLIECCOpa, UCMOMNb3yst YIIIOBOW KoY.

X Ykpennsiowas nnactuHa, ucrnonb3yemasi ¢ mMatepuHckon nnatoir, HE npurogHa ans ycTaHOBKM JaHHOTO MpogykTa.
ﬂomanyHcTa, VICI'IOJ']bByI;ITe YKpennsawLlyo nnacTuHy n3 KoMnnekTa npoaykra.

XHOCTapaﬁTer, OCTOPOXHO, KakK MOXHO Kpen4ye MNPUBUHTUTL YKPEnnawly NnactuHy Ans AOCTUXKEeHUA MakcuMmyma
Npou3BOAUTENBHOCTU AAHHOIO NpoAayKTa.

XBynbTe OCTOPOXHBI MPU MOHTaXe/yAaneHun YKpennsiolleli NnacTWHbl W KPbIWKM NpUXumMa npouleccopa.
[NepeTarvBaHie BUHTOB MOXET MPUBECTY K HErOHOCTI MaTEPUHCKOM NnaThl.

2 OYeHb BaxHO YTOBbI, MeXay MaTepUHCKOMN NNaTomn 1 yKpennstoLLe NnacTuHOM, HaXoAUNUCh Luanbb.
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Socket 478 Socket LGA 775
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COOLER FAN

> ST/ Airflow / [E1#x / Fan Moving Direction /
Direction du flux d'air / Sens de rotation du ventilateur /
Richtung des Luftstroms /  Rotationsrichtung /
Flujo de aire / Direccion de movimiento del ventilador /
BoaayLuHbIin noTok Hanpaenexue BpalleHus

St / Airflow / Direction du flux d'air /
Richtung des Luftstroms / Flujo de aire /
Bo3aayLuHblit NOTOK

LAY AN

©
ee T 00 -
[+

BAE

BCPUY—F—IREMF (TR LGH>TVET,

KI7UIIE RRDANEMEF AN KN TRINTNDEDT, Zb5
#SRO L, J7VORE(CREM T TRYMHEITo TS,

English

This product is optimized for "blow in" fan airflow direction.

XPlease refer to the above image in order to install the fan in the
proper fan moving direction and the airflow.

Francgais

Ce produit a été optimisé pour " insuffler " de I'air a l'intérieur du

chassis.

*Veuillez vous reporter a la figure ci-dessus pour installer
correctement le ventilateur, afin qu'il souffle dans le bon sens.

Deutsch
Dieses Produkt ist fur einstromenden Luftstrom optimiert.
X Beachten Sie die Pfeile am Lufter, um diesen korrekt auszurichten.

BAGE
120mmI 7V ATBD120mmI 7V EE RV YT D EIHBRET 7Y
DARDRERFIRTENESICLo>MVHELRAA TS,

English
Insert the tip of the fan mounting clip into the holes of the enclosed
120mm fan.

Frangais
Introduire les extrémités du clip de montage du ventilateur dans les
orifices du ventilateur de 120 mm.

Deutsch
Bitte bringen Sie den Lufter mit den beiliegenden Lifterklemmen am
Kihler an (vgl. Abb. oben).

Espaiiol
Inserte la parte puntiaguda del clip de montaje del ventilador en los
orificios del marco del ventilador de 120 mm.

EEN .
72 DARYZEIF—R—FITIY TR,

English
Connect the fan sensor wire to the motherboard.

Frangais
Connectez le fil du capteur de rotation du ventilateur au connecteur
correspondant connecteur correspondant sur la carte.

Deutsch
Verbinden Sie nun das 4-polige Lufteranschlusskabel mit dem
CPU-Lufter Anschluss auf dem Mainboard.

Espaiiol
Conecte el cable del sensor del ventilador en la tarjeta madre.

Pycckun
I'Iop,coe/:(MHme nposoa BEHTMNATOpa K 4-LJ.ITprbKOEOMy
pasbemy NuTaHusa Ha MaTepMHCKOIZ nnare.

t&glél(%%&?eaﬁrae F’megégﬂnlggogrriba para instalar el ventilador en la
direccion correcta de movimiento y del flujo de aire.

Pycckuin

[laHHbIii BEHTUNSTOP ONTUMMU3MPOBAH MO BO3AYLUHbIA NOTOK Ha «

BAYB».

X[ns npaBUNbHOI OpPUEHTALMW BEHTUNSTOpa, noxarnyiicta
oBpaTuTe BHAMaHNE Ha PUCYHOK C OBBSCHEHUSIMU.

Espaiiol Pycckuit
Este producto se encuentra optimizado para "soplar" en la direcciéon Bauenute ckobbl 3a OTBEPCTUSI BEHTUNSITOpa Kak MokasdaHo Ha
pUCYHKe.

B
B/ A—VURNESHLT/ S~ BB D SRR, MY 1 FIRET>THE

(N
®7+f;ﬁ—r1:l)€—>>a>7“5’r‘yhbﬁ%%;ﬁﬁo)i%a FDToav IS yrERYSIL
ZELY, (k)

@I\ TL—bEN\YITL—EIEARD T, IY— R—FEALYREABELET ., (KK
EE@7EMEACPUDNITE D EFATICHA K SICLTZEL, )
>:<Q‘~y’77’|/—l~§lﬂi¢éﬂ%‘ IYP—R—FIZEMT IEICHEBRBLNB I D EIITLTLE
LY,
KEERARDSERYMITT BB L. NI TL—rDOUERRRBADRES BREVET .
XCPUDIT AT, 2T REBESTEEL,
KHYY—R—FICk>TEIY A A RBNGEENHYET

BAE
EERYIITDBHEHMHERAD Y IAAHEIHIFTTI7UE LMY EEFEL TSN, BHEHH A Y
AHBRCLoDYEESNTVERALTTUMNNNDAREEMNHYET D TITERZEN,

English
Hook the mounting clip into the heatsink fin portion (the gap on the fin). Please make sure to securely hook
the mounting clip in order to avoid the fan to accidentally drop or be removed.

Francgais
Accrochez le clip de montage sur le ventilateur (au niveau de I'encoche). Assurez-vous qu'il soit correctement
accroché afin d'éviter que le ventilateur ne puisse tomber ou étre retiré par accident.

Deutsch
Haken Sie die Lufterklemmen in die Einkerbungen im Kihlkérper ein, wie in Bild 3 gezeigt wird. Uberpriifen
Sie sorgfaltig, dass der Lufter korrekt befestigt ist und sich nicht vom Kiihler I16sen kann.

Espariol
Enganche el clip de montaje en la aleta del disipador de calor (el espacio en la aleta). Aseglrese de
enganchar firmemente el clip de montaje para evitar que el ventilador caiga accidentalmente o sea removido.

Pycckum
Bakpenute ckobbl 3a crneuuanbHble BbICTYMbI HA paavaTope W YA0CTOBEPLTECH, YTO BEHTUMSTOP HafAEXHO
3adMKCUpOBaH 1 He MOXeT oTnacTb cam no cebe.

Deutsch

Bitte Uberprifen Sie vor dem Einbau des Kuhlers, ob samtliche fiir die Installation benétigten Teile

beigelegt sind. Fihren Sie dann die grundlegenden Installationsschritte durch.

(DEntfernen Sie das original Befestigungsmodul vom Mainboard (%).

(2Bringen Sie die fiir Ihren Sockel passende Metallbefestigungsklemme mit Hilfe der passenden
Schraube am Kiihler an.

(@Setzen Sie vorsichtig den CPU-Kuhler auf und verschrauben Sie diesen dann mit der
passenden Schraube mit der Backplate.

XBitte beachten Sie, dass die Backplate in der korrekten Ausrichtung montiert ist, das
Moosgummi der Backplate sollte dabei auf der Unterseite des Mainboards aufliegen.

> Beachten Sie die Backplate-Schema-Abbildung, um die passenden Bohrungen auszuwahlen.

X Achtung! Montieren Sie den Kiihler niemals ohne Warmeleitpaste zu verwenden!

X Unter Umstanden kénnen Kompatibilitatsprobleme mit wenigen Mainboards auftreten, die stark
vom Referenzdesign abweichen.

* Gilt nicht fir Sockel LGA 1366, bitte beachten Sie Bild und Anleitung zum Einbau des Kiihlers
auf Sockel LGA 1366!

* Socket LGA 1366 MEXY {F(F1ZBAL TlESocket LGA 1366 DRESFLFZELN, T -
——————————————————————— q Espafiol
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English

First of all, refer to the “Items List” to confirm each item, then proceed to the “Initial Installation

Steps for All Sockets”.

(DRemove the original “Retention Bracket” from the motherboard (if attached onto the
motherboard) (%).

(@Attach the “Metal Assembly Clip” by using the “Screw for Metal Assembly Clip” (for
corresponding socket).

@ Gently place the heatsink onto the CPU heat spreader, then attach the “Back-Plate” and the
heatsink by using the “Screw for Back-Plate” from the rear side of the motherboard.

Xlt is very important to make sure the Back-Plate (surface with the insulation washer side) is
placed towards the motherboard.

XPlease refer to the “Back-Plate Details” image to locate the appropriate screw holes for “Screw
for Back-Plate” installation.

Y Please make sure to apply thermal grease onto the CPU heat spreader.

Depending on the motherboard, this product may not be installed due to compatibility issues.

* For Socket LGA 1366 installation, please refer to the image and the installation steps for Socket
LGA1366.

Francais
Retirez tout d’abord consulter la “Liste des éléments” pour vérifier qu’aucun élément ne manque,
puis passez au paragraphe “Procédure d'installation pour toutes les interfaces de connexion”.
(DDéposez le “Clip d'assemblage” d’origine de la carte-mére (si fixé sur celle-ci) ().

(@Placez le “Clip d’assemblage en métal”, puis fixez-le a I'aide de la “Vis du clip d'assemblage en
métal ” (pour l'interface correspondante).

(QPlacez délicatement le dissipateur thermique sur le coeur du CPU, puis installez la “Plaque
arriére” et le dissipateur a 'aide de la “Vis de la plaque arriere” a partir de la face arriére de la
carte-mere.

Xl est important de vérifier que la plaque arriere (la surface du coté de la rondelle d‘isolation) soit
placée vers la carte-mére.

X Veuillez consulter le “Schéma de la plaque arriére” pour identifier les orifices d'installation des
“Vis de la plaque arriere”.

XN’oubliez en aucun cas d’appliquer de la graisse de conduction thermique sur le dissipateur
thermique du CPU.

Xl est possible que ce produit présente des problemes de compatibilité avec certains types de
cartes-mére, et ne puisse donc pas étre installé.

*Pour les interfaces de type Socket LGA 1366, veuillez consulter la figure correspondante ainsi

que la procédure d'installation dédiée au Socket LGA 1366.

Antes que nada, consulte la “Lista de elementos" para confirmar cada uno de ellos, después

proceda con los "Pasos iniciales de instalacion para todos los sockets".

®Quite el “Soporte de retencion” de la tarjeta madre (si se encuentra instalado en la tarjeta
madre) (%).

@Coloque el “Clip de ensamble metélico” utilizando el “Tornillo para el clip de ensamble metalico”
(para el socket correspondiente).

®@Suavemente coloque el disipador de calor sobre el propagador de calor del CPU, después
coloque la “Placa trasera” y el disipador de calor utilizando el “Tornillo para la placa trasera” por
el lado trasero de la tarjeta madre.

Es muy importante asegurarse de que la placa trasera (superficie con el lado de la arandela de
aislamiento) se encuentre colocada hacia la tarjeta madre.

XConsulte la imagen de “Detalles de la placa trasera” para ubicar los orificios para colocar el
"Tornillo para la placa trasera”.

X Asegurese de aplicar grasa térmica sobre el propagador de calor del CPU.

X Dependiendo de la tarjeta madre, es probable que no se pueda instalar este producto debido a
aspectos de compatibilidad.

*Para la instalacion del Socket LGA 1366, consulte la imagen y los pasos de instalacion para
Socket LGA 1366.

Pycckuit

Mepen MOHTaxXoM, NpoBepbTe MOMHOTY KOMMMEKTa CO CMUCKOM AeTaneil, a 3aTeM nepeiigute Kk
pasaeny “OCHOBHbIe LWarn No MOHTaxy Ans BCEX COKeTOoB”.

(DYnanuTe opuriHanbHYK COKETHYIO pamKy Ha MaTepuHCKoi nnare(s criyyae ee npucyTcTaus) (k-

(QINpUBMHTUTE KpenmneHne COOTBETCTBEHHO MCMONb3yeMOMy TUMY COKETa.

(QAKKYpaTHO nocaauTe paguaTop Ha KpbiLKy MpOLEeccopa, 3akpenuB ero ¢ 06paTHOi CTOPOHbI
MaTepMHCKOM MnaTbl NPU MOMOLLYM YKPENISIOLWEN NNacTHbl U BUHTOB.

3 OueHb BaxHO, YTOGbI Mexay YKpenmnsioLlell NnacTMHOW U MaTepuHCKON MNaToil Haxoaunuchb
wainbbl 0601x BUOOB.

XOnpefenute OTBEPCTUSt Ha YKPEMmsitowen MnacTMHe COOTBETCTBEHHO COKETY MOXHO
nocpefcTBoM usobpaxeHnus “ Ykpennsiowas nnactuHa(nogpobxee) ”.

X He 3abyasTe HaHECTV TepMONacTy Ha KpbILLKY NpoLeccopa.

3B 3aBMCMMOCTM OT MaTEPUHCKOI MnaThl CyLLECTBYeT BEpPOSITHOCTb HECOBMECTMMOCTM, U Kak
CriefcTBUE, HEBO3MOXHOCTU MOHTaXa.

% [Ins uHctannsuum Ha cokeT LGA 1366 nepenaute k pasgeny “ LGA 1366 .



